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编者按：作为中国电子报固定栏目，本期“编辑选择”聚焦一年来电子信息领域热点和焦点，由编辑部记者推荐相关优秀产品和解决方案。2025年，AI无疑是行业焦点，我们着眼AI应用，综合考虑技术、市场、生态等因素，推选出8个创新产品及解决方案，以期为行业发展树立典范。
个人终端应用类
豆包Al手机努比亚M153（工程款）
字节跳动推出豆包手机助手技术预览版，携手中兴通讯打造首款搭载该技术的工程样机——努比亚M153。基于GUI （图形用户界面）技术，豆包AI手机智能体能够识别屏幕内容，读取账户信息、验证码等数据，并模拟人类的点击、滑动与输入等操作，从而做到直接跨应用调用服务。豆包AI手机的发布，被视为AI技术在终端侧商业化落地的一个标志性事件。而随后，部分应用对其权限进行限制，进一步引发了智能体时代软硬件企业关系的讨论。
江波龙mSSD存储介质
江波龙mSSD是一款面向AI终端普及场景打造的高性能存储介质，以Wafer级系统级封装（SiP）技术为核心。作为AI高速存储介质，该产品可通过散热拓展卡，衍生出M.2 SSD、PSSD、AI/固态存储卡等多类型存储产品，进一步拓展应用边界。其中，基于mSSD衍生的行业首款AI Storage Core，已通过旗下品牌Lexar雷克沙发布。
江波龙mSSD将主控、NAND、PMIC等核心元件集成封装，实现芯片级质量跃升；相较传统方案，精简SMT工序，实现降本增效，同时降低碳排放，契合绿色环保需求。
产品尺寸仅20×30mm（兼容M.2 2230），提供512GB~4TB 容量选择，峰值读写速度达7400MB/s、6500MB/s，凭借优异的散热表现，满速运行稳定性行业领先，广泛适配AI PC、AI机器人、AI掌机、AI无人机等多场景需求。
数据中心应用类
中科曙光scaleX万卡超集群
2025年12月中科曙光发布的scaleX万卡超集群，标志着我国在大规模智能算力基础设施领域实现了重大突破。
在单节点算力方面，该万卡集群由16个曙光scaleX640超节点组成，单节点集成640张算力卡，通过超高密度刀片、浸没相变液冷等技术，在实现单机柜算力密度大幅提升的同时，将PUE值降低至1.04，通过上述技术方案，集群算力规模超5EFlops。在通信效率方面，该集群超节点间通信基于国内首款400G类InfiniBand原生RDMA网卡与交换芯片实现，可实现400Gb/s超高带宽传输，端侧通信延迟低于1微秒，并可将超集群规模扩展至10万卡以上，传输速率相比传统InfiniBand网络提升2.33倍，同时网络总体成本降低30%。在集群可靠性方面，集群可通过物理集群数字孪生，实现故障定位、修复等全流程可视化智能管理；智能化运维平台可支撑集群长期可用性达99.99%；智能调度引擎可管理万级节点、服务十万级用户，支持每秒万级作业调度。
元碁SuperPod 128高密液冷智算单元
当前，智能算力正加速与千行百业深度融合，成为数字经济新底座。太初元碁作为国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”，深耕高性能计算领域，以高性能计算加人工智能（HPC+AI）作为突破口，推动AI与数据深度融合、赋能产业转型升级。
公司核心产品元碁SuperPod 128高密液冷智算单元，基于国产自研异构众核架构的AI芯片，采用高效液冷技术，一个计算单元内集成16台2U8卡高密液冷服务器，共计128颗AI芯片，单机柜FP16精度下算力达40P，INT8推理算力达80P，空间利用率较传统方案提升100%，助力智算中心系统PUE值降至1.1，达到全球领先水平。
目前，该智算单元已经落地部署并服务于百余家高校与企业，并应用到盐城超级计算中心、延安智算中心等多个国家算力中心的建设，能够快速支撑算力需求的爆发性增长。
AI视觉/车载应用类
瑞萨RZ/V2N MPU
瑞萨电子在2025年推出的RZ/V2N MPU，是面向大规模视觉AI市场的中端核心产品，完善了公司从低端到高端的视觉AI MPU全系列布局。
RZ/V2N MPU集成了专有AI加速器DRP-AI3与先进剪枝技术，搭载四个Arm Cortex-A55 CPU、一个Cortex-M33内核及Arm Mali-C55 ISP，构成完整异构计算平台，双MIPI摄像头接口支持同步采集，可精准完成跌倒检测、车牌识别等复杂视觉任务。其技术指标表现突出，AI推理性能达到15TOPS，能效比为10TOPS/W，15mm2紧凑型封装使系统安装面积较RZ/V2H减少38%。
该产品兼具了高性能与低功耗、小尺寸与强算力优势，无须风扇冷却，适配空间受限设备，且配套评估套件、AI SDK及50余种用例库，降低开发门槛。此外，该产品还精准契合市场对低成本、高能效AI解决方案的需求，在智慧城市、工业4.0、智能汽车等领域具备广阔应用前景，竞争力显著。
比亚迪“天神之眼”辅助驾驶系统
比亚迪“天神之眼”辅助驾驶系统覆盖了长途、通勤、泊车等驾驶场景，具备智能行车、智能泊车、主动安全三大能力。
截至2025年12月，搭载比亚迪“天神之眼”辅助驾驶系统的车型已经累计超过了250万辆，形成了中国最大车云数据库。
“天神之眼”搭载了“BAS 3.0+广义智驾”系统，其中BAS 3.0为“狭义智驾”，包含传感、感知、规控、执行四个部分，而“广义智驾”为每个模块提供了功能增强，构建“超人类驾驶辅助”能力。基于全栈自研的整车智能璇玑架构，“天神之眼”打通了驱动、转向、制动系统，依托自研高算力中央大脑规划最优路径。
“天神之眼”不仅为广大消费者带来更加智能的驾驶体验，也基于250万台车型搭载，持续收集极限场景和长尾场景，为驾驶技术创新与核心算法迭代提供保障，助力汽车向“智能体”形态跃升。
工业制造应用类
中国一汽联合阿里云打造大模型应用GPT-BI
随着汽车产业数字化进程不断加快，数据逐渐从“副产品”变为“核心资产”，被视为车企的“灵魂”。
如何让数据像水一样在生产制造、研发设计、财务管理、营销售后、出行服务等各环节之间自由“流动”，打通汽车制造信息“大动脉”，成为所有汽车制造企业共同面临的课题。
与传统商业智能（BI）的“固定问答”相比，中国一汽联合阿里云通义千问打造的大模型应用GPT-BI可实现问答任意组合，数据随时穿透，做到“问答即洞察”，并能达到近90%的高准确率。这相当于为每位员工配备了一个随时待命、随问随答的“数据分析师”，同时也为汽车制造商量身定制了一位“智能管家”，在帮助其实现降本增效的同时，还能进行工业数据的沉淀，辅助企业决策。
黑湖科技“黑湖小工单”工业智能体
黑湖科技推出“黑湖小工单”工业智能体产品，以年费约1万元的低门槛定价，将传统依赖老师傅经验与人工跑车间的“人治”模式，升级为AI驱动的“智治”体系。引入AI后，工厂订单平均延期率从25%降至5%以内，拆单准备时间缩短60%。此外，小工单采用模块化与云架构，将标准能力上传至云端，在满足行业通用需求的同时，兼顾企业个性化定制需求，员工仅需两小时即可上手使用。依托智能体，中小型工业企业也有机会突破资金、人才等瓶颈，以更低的成本、更高的效率迈出数字化转型的第一步。
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